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Abstract (en)
Stabilising of an artificial patina on copper sheet comprising applying a clear coat of water glass and hydroxy cellulose immediately after the patina
has been produced.

Abstract (de)
Bei dem Verfahren zur Stabilisierung einer auf einem Kupferblech erzeugten künstlichen Patinaschicht wird unmittelbar nach der Erzeugung der
Patinaschicht hierauf eine aus Wasserglas und Hydroxylzellulose bestehende transparente Abdeckschicht aufgebracht. Die Abdeckschicht kann
aus Natrium- oder Kaliumwasserglas und Hydroxylzellulose bestehen und wird entweder durch Tauchen oder durch Sprühen auf ein künstlich
patiniertes Kupferblech aufgebracht. Nach dem Tauchen oder Besprühen wird die Abdeckschicht getrocknet. Dies erfolgt in einer Atmosphäre mit
einer Temperatur von etwa 20 °C bis 150 °C innerhalb eines Zeitraums von etwa einer bis eineinhalb Stunden.
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